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1 Полноразмерные слоты расшире-
ния (cправа – CPU 0, слева – CPU 1)

2 Блок питания с горячей заменой

3 Блок питания с горячей заменой

4 VGA-видеопорт

5 BMC-порт управления

6 USB-порты

7 Сетевой интерфейс по 10 Гигабит х2

8 COM-порт

9 Кнопка UID-идентификации

10 Разъем OCP 3.0

1 E1S. SSD без горячей замены

2 M2 SSD без горячей замены

3 Кнопка питания

4 Кнопка UID-идентификации / 
при удержании кнопки – переза-
грузка системы

5 LED-индикаторы системы

6 USB-порты

7 VGA-видеопорт

8 3,5" диски с возможностью горя-
чей замены

9 Крепление для фиксации в 
стойке
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1 Полноразмерный слот расшире-
ния CPU 1

2 Низкопрофильные слоты рас-
ширения (слева – CPU1, справа 
– CPU0)

3 Блок питания с возможностью 
горячей замены

4 Блок питания с возможностью 
горячей замены

5 VGA-видеопорт

6 BMC-порт управления

7 USB-порты

8 Сетевой интерфейс по 10 Гигабит х2

9 COM-порт

10 Кнопка UID-идентификации

11 Разъем OCP 3.0 

1 2.5" диски с возможностью горя-
чей замены

2 Кнопка включения

3 Кнопка UID-идентификации / 
при удержании кнопки – переза-
грузка системы

4 LED-индикаторы

5 USB-порт

6 VGA-видеопорт

7 Крепление для фиксации в 
стойке

8 3,5" диски с возможностью горя-
чей замены
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1 Полноразмерный слот расшире-
ния CPU 1

2 Низкопрофильные слоты рас-
ширения (слева – CPU1, справа 
– CPU0)

3 Блок питания с возможностью 
горячей замены

4 Блок питания с возможностью 
горячей замены

5 VGA-видеопорт

6 BMC-порт управления

7 USB-порты

8 Сетевой интерфейс по 10 Гигабит х2

9 COM-порт

10 Кнопка UID-идентификации

11 Разъем OCP 3.0 

1 2.5" диски с возможностью горя-
чей замены

2 Кнопка питания

3 Кнопка UID-идентификации / 
при удержании кнопки – переза-
грузка системы

4 USB-порт

5 Крепление для фиксации в 
стойке

6 LED-индикатор
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Модель  DEPO Storm 3470E1A DEPO Storm 3470Z1A DEPO Storm 3470S1A

Формфактор Стоечный, 1U 

Процессоры Один или два процессора Ice Lake третьего поколения, TDP до 270 Вт на процессор

Межпроцессорные шины  3 × 11.2 GT/s UPI 

Чипсет C621A

Оперативная память Поддержка до  32 модулей RDIMM  (8 каналов/16 модулей памяти на один процессор) Под-
держиваемые модули памяти 8/16/32/64/126GB до 3200GT/c

Технологии работы с 
памятью

•	 Внутреннее зеркалирование памяти (Memory Mirroring-Intra iMC)
•	 Контроль четности данных DDRT (чтение и запись) (DDRT Data ECC (Read & Write))
•	 Изоляция неисправного DIMM (Failed DIMM Isolation)

Фронтальная дисковая 
подсистема

4 × 3.5" (c горячей заменой) 
SAS/SATA/NVMe SSDs (hot-

plug) +2 × M.2 SSD +2 × E1.S  (с 
горячей заменой) 

4 × 3.5" SAS/SATA/NVMe SSDs 
+4 × 2.5” SAS/SATA/NVMe SSD 

(все с горячей заменой)

10 × 2.5" SATA/SAS/NVMe SSD 
(с горячей заменой)

Внутренние накопители До 2 × TF  (1 × BIOS, 1 × BMC)
Опционально до 2 × SATA M.2   или до  2 × PCI-E x4 M.2

Интегрированные кон-
троллеры накопителей

SATA-контроллер с поддержкой RAID 0/1/5/10; (2 SATA 7pin, 3 × MiniSAS HD)
NVMe-контроллер с опциональной поддержкой NVMе RAID Key  (распределение линий 

по процессорам 2 PCI-E 4.0 x8 CPU0, 2 PCI-E 4.0 x8 CPU1)

Сетевые интерфейсы Опционально 1 × OCP 3.0

Слоты расширения PCI-E 4.0 x16 (CPU0), FHHL 
PCI-E 4.0 x16 (CPU1), FHHL

OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16 (CPU1)
RAID-мезонин PCI-E x8 (CPU0)

PCI-E 4.0 x16 (CPU0), HHHL 
PCI-E 4.0 x16 (CPU1), FHHL
PCI-E 4.0 x16 (CPU1), HHHL

OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16 (CPU1)
RAID-мезонин PCI-E x8 

(CPU0)

PCI-E 4.0 x16 (CPU0), HHHL 
PCI-E 4.0 x16 (CPU1), FHHL
PCI-E 4.0 x16 (CPU1), HHHL

OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16 (CPU1)
RAID-мезонин PCI-E x8 

(CPU0)

Интерфейсы и кнопки 
управления с фронталь-
ной стороны

1 × USB 2.0
 1 × USB 3.0

1 × VGA
1 × UID индикатор/кнопка

1 × кнопка включения

1 × USB 3.0
1 × VGA

1 × UID индикатор/кнопка
1 × кнопка включения

1 × USB 2.0
1 × UID индикатор/кнопка

1 × кнопка включения

Интерфейсы и кнопки 
управления с тыльной 
стороны

2 × USB 3.0, 1 × VGA, 1 × 1GbE RJ-45 порт управления
1 × UID индикатор/кнопка,

1 × системный последовательный порт

Системные вентиляторы 8 вентиляторов с горячей заменой (N+1)

Фронтальная дисковая 
подсистема

Индикация режима перестроения RAID на дисковых каретках

Блоки питания 2 × 550W/800W/1300W Platinum или  800W Titanium (1+1)

Интерфейсы удаленного 
управления

Интегрированный  BMC  поддерживает IPMI, SOL, KVM Over IP,  virtual media
1  порт управления 1GbE RJ45

Размеры (Ш×В×Г), мм Со стоечным креплением: 482 × 43.05 × 811.8

Вес От 30 кг в зависимости от конфигурации
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